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Abstract (en)
The connection device has a non-conductive elastic sealing element (28") inserted between the abutting components (2,3) incorporating the
cooperating contact elements (12,17). Each of the components has a contact surface (42,43) contacted by an electrical conductor (37) embedded
in the sealing element so that it extends between the opposing sealing surfaces (32,33). Pref. the sealing element is provided as a sealing plate
incorporating a resilient conductor extending perpendicular to the plane of the plate between its opposite sides. Pref. the conductor is made of an
elastomer material. <IMAGE>

Abstract (de)
Es handelt sich um eine Verbindungseinrichtung zur elekirischen Verbindung von Kontaktelementen (12, 17), die an zwei aneinandersetzbaren
Kérpern (2, 3) vorgesehen sind. Ein aus elektrisch nichtleitendem Material bestehendes elastisches Dichtelement ist in Gebrauchsstellung derart
zwischen den beiden Kérpern (2, 3) angeordnet, daf3 diese an der jeweils zugewandten Dichtelementflache (32, 33) anliegen. In dem Dichtelement
ist mindestens ein elektrisch leitendes Leiterelement gehalten, welches das Dichtelement durchsetzt und im Bereich der beiden Dichtelementflachen
(82, 33) jeweils eine Kontaktflache (42, 43) aufweist, an der das zugeordnete Kontaktelement (12, 17) in der Gebrauchsstellung anliegt. Auf diese
Weise ist das Leiterelement zwischen die elektrisch zu verbindenden Kontaktelemente (12, 17) der beiden Kérper (2, 3) zwischengeschaltet und die
Verbindung ist gleichzeitig abgedichtet. <IMAGE>
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